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樹脂部／Plastic portion

金属部／Metal portion
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基板ガイドにグランディング機能をプラス
Grounding function added to the PC board guide rail

■ ガイド部は基板を挟み込むように接点部があり、基板の上下どちらの面からもグランディングが可能です。
■ 基板への接点部分は球面加工が施してあり、基板パターンを傷つけません。
■ 取付けは、M3ねじ又はナイロンリベットにて行います。

● Contact fingers of the guide sandwiches the PC board so that grounding is achieved from 
either top or bottom face.

● Spherical profile of the contact area prevents any damage to the PC board pattern.
● Assemble using M3 screws or nylon rivets.

Feature特　長

■ 樹脂部／ポリカーボネイト（ブラック／UL94V-2）
■ 金属部／りん青銅（Snめっき）

● Plastic portion / Polycarbonate（Black / UL94V-2）
● Metal portion / Phosphor bronze (Sn plating)

Material材　料

FGガイドレール
FG GUIDE RAIL／FGR-80WSP

取付仕様／Installation specifications
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品番
Part No. A B

FGR-80WSP 70 80

※HPC-10-20Tのみ／HPC-10-20T only

粘着テープ※／Adhesive tapeφ3.2
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広いクリアランスに対応
Suitable for contact in large clearance applications

■ コンタクト寸法が10mm～20mmまで可能です。
■ 圧縮時にバネ長さが変化しないため、省スペース化ができます。
■ 取付はねじタイプと両面粘着テープタイプを用意しています。

● Special profile allows the contact clearance to vary from 10 to 20 mm.
● No change in spring length when compressed results in space saving.
● Assembled by screw or double-sided adhesive tape.

Feature特　長

■ ステンレス（SUS304／t=0.15mm）

● Stainless steel（SUS304／t＝0.15mm）

Material材　料

ハイポイントコンタクト
HIGH-POINT CONTACT／HPC

　 

品番
Part No.

仕様
Specification

HPC-10-20T 両面粘着テープ付き
Double-sided adhesive tape attached

HPC-10-20 両面粘着テープなし
Double-sided adhesive tape un-attached単位／Unit：mm


